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Guvenli, sik ve ekonomik bulut Gretkenligi.

12. Nesil Intel® Celeron® islemci?, HP Hizli Sarj ile uzun pil 5mra®, WLAN® ve HP Pro mt440
Mobil Ince Istemci'deki temel baglanti noktalari ile hareket halindeyken tretkenligi ve
performansi arttirin. Dayaniklilik i¢in aliminyum malzemelerden yapilmig bir cihazla glin

icinde glivenle hareket edin.

isletme sinifi bulut
dretkenligi

En yeni Intel® Celeron® islemci? ve
WLAN veya WWAN34 secenekleriyle
gunluk ¢oklu gérevlerinizin Gstesinden
gelin. Modern ve eski baglanti noktalari
ile aglara, ekranlara, aksesuarlara ve
daha fazlasina baglanin.

Verilerinizi, cihazinizi ve
kimliginizi koruyun

Kendi kendini onaran bir BIOS ve istege
bagh HP Gizlilik Kamerasi araciligiyla
bulut bilgi islemlerinizi guvende
tutmaniza yardimci olmak icin gok
katmanli gtvenlige sahip bir HP mobil
ince istemci sayesinde rahat bir
deneyim elde edin.®

Sik ve dayanikh tasarim

GuUnluk kullanima ve yipranmaya
dayanabilen ve MIL-STD dayaniklilik ve
guvenilirlik testlerinden’ gecmis
aliminyum malzemelerden yapilmis
saglam bir kasaya sahip, her ortamda
harika gértinen bir cihaz edinin.

*Urtin resmi gergek triinden farkl olabilir

Sustainability in action

Ortak gelecegimizi korumaya yardimci olun

EPEAT® tescilli?! ve ENERGY STAR® sertifikall HP Pro mt440 Mobil ince istemcinin hoparlér muhafazasi ve ekran cercevesi okyanusa

giden plastik® icerir.
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Ozellikler

Hizl cihaz dagitimi, basitlestirilmis yonetim _ _ _
BT yoneticilerinizin tek bir konsol ve ek tcretsiz HP Ince Istemcilere eklenen HP Device Manager yazilimi Gzerinden binlerce HP Mobil Ince
Istemciyi bulunduklari yerden1 uzaktan dagitmasini, glincellemesini ve ydonetmesini kolaylastirin.

Hizli ve verimli kablosuz LAN
Cihaz tasinabilirligi ve glvenilir hizl baglanti sayesinde istediginiz herhangi bir yerde ¢alisin. istege bagh Wi-Fi 6 ile hizli ve glvenilir baglanti elde
edin.'® Genisletiimis baglanti icin istege bagl, yiksek hizli 4G LTE ekleyin.?

Kendi kendini onaran BIOS

Urtin yaziimi saldirilar bilgisayarinizi tamamen tahrip edebilir. Saldirilarin veya bozulmalarin ardindan otomatik kurtarma yaparak kendi kendini
onaran BIOS HP Sure Start Gen7"ile giivende kalin.

Kararli, giivenli, sezgisel ince istemci igletim sistemi
BT ve son kullanicilar igin giivenli ve kolay bir kullanici deneyimi sunun. Linux® tabanli HP ThinPro 8.0 OS2, gelismis ¢ok diizeyli giivenlik ve basit bir
kullanici araylizi sunar, uzaktan cihaz ydnetimini ve ¢oklu bulut bilgi islem ve isbirligi araglarini destekler.

Hafif ve sik aliminyum kasa
Dayaniklilik icin aliminyum malzemelerden yapilmis ¢ekici bir kasaya sahip daha hafif bir mobil ince istemciile gun boyu seyahat edebilirsiniz.
Daha buyuk bir ekran i¢in 180 derecelik yatay mentese ve %83 ekran-gévde orani™ile ekran icerigini paylasin.

Yiksek Hizll Kati Hal Sartctsi
Kararli ve verimli bir PCle x4 kati hal sUricisu ile mobil ince istemcinizde gelismis bir isletim sistemi ve uygulama ylkleme sureleri elde edin.

Gizliliginizi koruyun
Kot amagh izlemelerden koruma saglamak i¢in tasarlanmisg bir fiziksel kapaga sahip olan istege bagl HP Gizlilik Kamerasr'nin'® sagladigiic
rahatlidi sayesinde, baskalarinin sizi izledigi endisesinden kurtulun.

Guglendirilmis parmak izi kimlik dogrulamasi
DizUsti bilgisayarinizi ana bilgisayar Gzerinde eslesmeli parmak izi sensoériyle donanim ve k6t amagh yaziim tehditlerine karsi koruyun. Ana
bilgisayar sistemi parmak izi verilerinizin bitiinligund ve gizliligini korurken biyometrik varliginizi yakalayin, giivenceye alin ve saklayin.'®

Fiziksel kurcalama korumasi
Bilgisayarin alt kapaginda ve dahili depolama alaninda bulunan istege baglh kurcalama algilama sensorleri HP Tamper Lock tarafindan
tetiklendiginde bilgisayarin kilidinin agiimasi i¢gin gdézetmen parolasi kullanimini zorunlu tutabilirsiniz.”

12. Nesil Intel® Celeron® islemci

Verimlilik intiyaglariniza ayak uydurun. Performans, gii¢ tiketimi ve degderi kusursuz bir sekilde harmanlayan bu islemci sayesinde ¢oklu gérevleri
ve uygulamalari sorunsuz ve guivenilir bir sekilde yurttin. 2

Kritik verilerin giivende tutulmasina yardimci olun
Guvenilir Platform Moduli (TPM) Grin yazilimi verilerinizi, e-postalarinizi ve kullanici kimlik bilgilerinizi korumak igin donanim tabanli sifreleme
anahtarlari saglar.'®

Yikseltilebilir ¢ift kanalll SODIMM yuvalari
HP mobil ince istemcinizin performansini ¢ift kanall bellekle arttirin.'® Kullanilabilir iki yuva sayesinde isletmenizin artan taleplerini karsilamak icin
belledi kolayca yUkseltin.



Veri sayfasi

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Teknik 6zellikler

Kullanilabilir isletim Sistemi

ince istemciler icin Windows 10 IoT Enterprise
HP ThinPro'

HP Akilli Sifir Cekirdek’

FreeDOS

IGEL isletim Sistemi

islemci ailesi

12. Nesil Intel® Celeron® islemci

Tarayici

Mozilla Firefox; Microsoft Edge?®36

Kullanilabilir islemciler?3

Intel® UHD Grafik Kartiile Intel® Celeron® 7305 (0,9 GHz E Cekirdek temel frekans, 1,1 GHz P Cekirdek temel frekans, 8 MB L3 6nbellek, 1
P Cekirdek ve 4 E Cekirdek, 5 is parcacid)

Yonga kiimesi

SoC

Maksimum bellek

16 GB DDR4-3200 SDRAM; (3200 MT/s'ye varan aktarim hizlart); 48
Her iki yuva da, BT ekibi tarafindan erisilebilir/yUkseltilebilir veya yalnizca kendi kendine bakan bilgisayarlar bulunur. Cift kanalli bellegi
destekler.

Bellek yuvalari

2 SODIMM

Dahili depolama

128 GB en fazla 256 GB PCle® NVMe™ Value M.2 SSD%8

Ekran boyutu (diyagonal, .
metrik) 35,6 cm (14ing)

35,6 cm (14 ing) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar ¢ergeve, yansima onleyici, 250 nit, %45 NTSC; 35,6 cm (14 ing) diyagonal, HD
Ekran (1366 x 768), dar ¢ergeve, yansima onleyici, 250 nit, %45 NTSC; 35,6 cm (14 ing) diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, dar

cerceve, yansima onleyici, 250 nit, %45 NTSC 17202122

Kullanilabilir Grafik
Islemciler

Tamlesik: Intel® UHD Grafik Karti

Ses

Cift stereo hoparlér, ¢ift dizi mikrofon

Kablosuz teknolojileri

InteliWi-Fi 6 AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz karti; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz
karti

Baglanti Noktalari ve

1AC gug kaynags; 1 birlesik kulaklik/mikrofon; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gb/sn veri aktarim hizi (USB Gug Dagitimi,
DisplayPort™ 2.1); 1 HDMI 2.1b; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn veri aktarim hizi (1 sarj kablosu, 1 USB Gug Dagitimi) ;

Konektorler (HDMI kablosu ayri satilir.);
istege Bagl Baglanti Noktalari: WWAN icin 1Harici Nano SIM yuvasi™
Giris avatiar HP Premium Klavye - sivi dokilmesine dayanikli, istege bagh arka aydinlatmali, oluklu ve DuraKeys 6zellikli klavye'®; Cok noktali
$avg dokunma hareketi destekli Tiklama Paneli
iletigim LAN: Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC 2; WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 101
Kamera 720p HD kamera (bazi modellerde) 7
Yaziim HP Connection Optimizer; HP Kisayol Tusu DestediHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update'828

Guvenlik yénetimi

USB etkinlestirme/devre disi birakma (BIOS Uizerinden); Sistemi agma parolasi (BIOS tizerinden); Kurulum parolasi (BIOS Uizerinden);
Kasa kilitleri ve kablo kilidi cihazlari igin destek; HP Secure Erase; Ag Gizerinden BIOS Guncellemesi; HP BIOSphere Gen6; HP Sure
Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock ve Automatic DriveLock

Parmak izi okuyucu

Parmak izi sensoru (belirli modellerde)
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Teknik 6zellikler

Yoénetim 6zellikleri

HP ThinUpdate; HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; Windows Defender; HP BIOS Configuration Yardimci Programi; HP
Device Manager'®

lletisim kurallan

Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; RDP/PColP ile VMware Horizon® View™ ve Blast Extreme (Protokoller kurulu isletim sistemine
bagldir.); Azure Sanal Masaustu eklentisi; Microsoft 365

HP Smart 65 W Harici AC gu¢ adaptor; HP Smart 45 W Harici AC gu¢ adaptoért; HP Smart 45 W Harici AC USB Type-C® gu¢

Gae adaptors; HP Smart 65 W Harici AC USB Type-C® guic adaptori?’

Pil tir H_P Uzqr_w ('_')mi]rlu'_S ht‘JgreIi, 42,75 Wh Qplir_n_er; HP Uzun (")r_ni]rlu 3 hucreli, 51,3_ Wh polim_e_rze;
Pil dahilidir ve musteri tarafindan degistirilemez. Garanti kapsaminda servis sunulabilir.

Pil 6mra 8 saat 48 dakikaya kadar

Boyutlar 3219 x21,39x1,99cm

Agiriik 148 kg'dan baslar;

(Agirlik yapilandirmaya bagh olarak degisir.)

Ekolojik etiketler

EPEAT® tescilli yapilandirmalar meveuttur; TCO Sertifikali yapilandirmalar meveuttur?®

Energy star sertifikal

ENERGY STAR® onayli

Surdardlebilir etki 6zellikleri

Dustik Halojen3°

Garanti

1yillik (1/1/0) sinirl garantiye 1yillik parg¢a ve is¢ilik dahildir. Yerinde onarim dahil degildir. Hikuimler ve sartlar tlkelere gore farklilk
gosterebilir. Bazi kisitlamalar ve istisnalar gegerlidir.
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Dipnotlar

Mesaij Altbilgileri

TInternet erisimi gerektirir ve ayri olarak satilir.

2 Cok gekirdek teknolojisi, belirli yazilim tirtnlerinin performansini artirmak igin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi musteriler veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. Performans ve saat
frekansi, uygulama i ytkantn yani sira donanim ve yazilim yapilandirmalariniza gére degisiklik gosterir. Intel'in numaralandirma, markalama ve/veya adlandirma yontemi, daha yiksek performans igin bir lgtt
degildir.

3 Kablosuz erisim noktasi ve Internet hizmeti gerektirir; ayri olarak satilir. Kullanilabilecek genel kablosuz erisim noktalari sinirhidir.

4\WWAN, HP ThinPo OS ile kullanilamaz. 4G LTE modult istege baglidir, fabrikada yapilandiriimasi gerekir ve aktivasyon ile ayri satin alinan hizmet sézlesmesi gerektirir. Hizmet saglayicisindan hizmetin kapsamini
ve bolgenizde sunulup sunulmadigini 6grenin. Baglant, yikleme ve indirme hizlari aga, konuma, ortama, ag kosullarina ve diger etkenlere gore degisiklik gosterir. 4G LTE 6zelligi tum trunlerde ve tim bolgelerde
sunulmamaktadir.

5 Segili aksesuarlar, baglanti istasyonlari ve ekranlar mt440 G3 Mobil ince istemci ile uyumludur. Uyumluluk bilgileri igin https://www.hp.com/us-en/thin-clients.html#section=explore-collection&tab=laptops
adresini ziyaret edin.

6 Satin alma sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagh bir 6zelliktir.

7MIL-STD testleri ABD Savunma Bakanhigi sézlesme gereksinimlerine veya askeri kullanima uygunlugu kanitlama amacini tagsimamaktadir. Test sonuglari, gelecekte bu test kosullari altinda sunulacak
performansin garantisi degildir. Kaza sonucu olusan hasarlar igin istege bagl HP Beklenmeyen Hasar Korumasi Care Pack gerekir.

8 Sistem kapali veya bekleme modundayken pilinizi 30 dakika iginde %50'ye kadar sarj eder. Minimum 65 Watt kapasiteli guc adaptoru gerekir. Sarj duzeyi %50'ye ulastiginda sarj etme hizi normale dénecektir.
Sarj suresi sistem toleransi nedeniyle +/-%10 oraninda degisiklik gosterebilir.

20 Diziisti bilgisayar hoparlér muhafazasi ve ekran gercevesi bilesenleri agirlik olarak yiizde 5 okyanusa giden plastik icerir.

21 |EEE 16801-2018 EPEAT® uyarinca US EPEAT® kaydi temel alinmistir. EPEAT® statust tilkeden tilkeye degisir. Daha fazla bilgi igin http://www.epeat.net adresini ziyaret edin.

10 Wi-Fi 6, satin alma sirasinda yapilandirimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir. Kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gereklidir ve ayri satilir. Herkese agik kablosuz erisim noktalarinin kullanilabilirligi
sinirhidir. Wi-Fi 6 (80211ax), dnceki 80211 teknik dzellikleriyle geriye doniik olarak uyumludur.

" HP Sure Start Gen7, Intel islemcili belirli HP cihazlarinda mevcuttur. Kullanilabilirlik igin Grtin belirtimlerine bakin.

12 Hp ThinPro 8.0 OS, satin alma sirasinda yapilandirilabilen veya ayrica satilabilen istege bagl bir 6zelliktir. Minimum sistem gereksinimleri igin litfen veri sayfasina bakin. HP, Nisan 2025'e kadar destek ve
guncellemeler saglayacaktir.

13 Nesilden nesle kiyasla. En dustk yapilandirma baslangig agirhgr.

4 Aktif arti aktif olmayan goruantuleme alaninin, aktif goranttleme alani arti kenarliga orani. Kapak, masaya dikey gelecek sekilde dlgulmustar.

15 HP Gizlilik Kamerast yalnizca HD kamerayla birlikte sunulmaktadir ve fabrikada takilmalidir.

16 parmak izi sensorii istege baglidir ve satin alma sirasinda yapilandiriimalidir. HP ThinPro OS ile kullanilamaz.

7 HP Tamper Lock fabrikada yapilandirimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir ve kullanimdan énce bir stipervizor parolasi belirlenmesini gerektirir.

8 TPM 2.0, HP ThinPro/HP Smart Zero'da sinirlidir ve islevsellik, TPM gipinin yerini tespit edebilen, musteri tarafindan etkinlestirilmis uygulamanin kullanimina baglidir.

19 Gift kanall bellek ayri veya istege bagh 6zellik olarak satilir. Bazi Ggtinct taraf bellek modtillerinin endustri standartlarina uygun olmamasi nedeniyle, uyumluluktan emin olmak igin HP markali bellek kullanmanizi
oneririz. Farkl hizlarda bellek tnitelerini birlikte kullanirsaniz, sistem daha disuk bellek hizinda performans gésterir.

Teknik Ozellik Dipnotlari

1 Bazi ézellikler ThinPro ve Smart Zero modellerde bulunmaz.

2 Cok cekirdek teknolojisi, belirli yazilim triinlerinin performansini artirmak igin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi misteriler veya yaziim uygulamalari yararlanamayabilir. Performans ve saat
frekansi, uygulama is yukanun yani sira donanim ve yazilim yapilandirmalariniza gére degisiklik gosterir. Intel'in numaralandirma, markalama ve/veya adlandirma yontemi, daha yuksek performans igin bir 6lgtt
degildir.

3 islemci hizi maksimum performans modunu gosterir; islemciler, pil optimizasyonu modunda daha disuk hizlarda ¢aligir.

4Bazi tigtincd taraf bellek moduillerinin endustri standardi olmayan nitelikleri nedeniyle uyumluluk elde etmek igin HP markali bellek kullanmanizi dneririz. Farkli hizlarda bellek Gnitelerini birlikte kullanirsaniz,
sistem daha dusuk bellek hizinda performans gosterir.

5 Depolama surtciileri icin, GB = 1 milyar bayt. TB =1 trilyon bayt. Bicimlendirilmis gercek kapasite daha azdir.

8 ikinci depolama alani yalnizca WWAN olmayan temel birim ve Primary M.2 depolama alani ile kullanilabilir.

7 Kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gerekir ve ayri satilir. Herkese acik kablosuz erigim noktalarinin kullanilabilirligi sinirhidir. Wi-Fi 6, 6nceki 80211 teknik dzellikleriyle geriye dontik olarak uyumludur.

8 Bazi tigtincl taraf bellek moduillerinin endiistri standardi olmayan nitelikleri nedeniyle, uyumluluk saglamak igin HP markal bellek kullanmanizi 6neririz. Farkl hizlarda bellek tnitelerini birlikte kullanirsaniz, sistem
daha distk bellek hizinda performans gosterir.

10 Gigabit sinifi Kategori 16 4G LTE modulu istege baghdir ve fabrikada yapilandiriimalidir. Operatérler 5 operatdr toplama ézelligi ve 100 Mhz kanal bant genisligi sundugu i¢in 1 Gb/sn'ye kadar indirme hizini
destekleyecek sekilde tasarlanan modul, ayri satin alinan hizmet sézlesmesi ve aktivasyon gerektirir. HSPA 3G teknolojileriyle geriye donuk olarak uyumludur. Hizmet saglayicisindan hizmetin kapsamini ve
bélgenizde sunulup sunulmadigini 6grenin. Baglanti, yikleme ve indirme hizlari aga, konuma, ortama, ag kosullarina ve diger etkenlere gore degisiklik gosterir. 4G LTE 6zelligi tim tGrnlerde ve tim bolgelerde
sunulmamaktadir.

1210/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet igin IEEE standardi 802.3ab ile uyumlulugu ifade eder ve gergek isletim hizinin 1 Gbps oldugu anlamina gelmez. Yiuksek hizli iletim igin bir Gigabit
Ethernet sunucuya baglanti ve ag altyapisi gerekir.

13 WWAN yapilandirmasi olmadan SIM yuvasina kullanicilar tarafindan erisilemez.

'S WWAN, ThinPro'da bulunmamaktadir.

16 Arka aydinlatmali klavye istege bagh bir ozelliktir.

7 FHD/HD gériinti igin FHD/HD igerik gerekir.

'8 Hp EasyShell yalnizca Windows ile kullanilabilir.

© Cozunurlukler, monitér 6zelliklerine ve ¢ézunurlik ile renk derinligi ayarlarina baghdir.

21Sure View veya dokunmatik ekran ile gercek parlaklik daha disuk olacaktir.

22 Dokunmatik ekran ThinPro ile kullanilamaz.

23 HP BIOSphere Gen6 ozellikleri platforma ve yapilandirmaya gore degisebilir.

24 P Sure Start Gen7 ¢6zUmu bazi HP bilgisayarlarda sunulur ve Windows 10 ve daha yeni sturtim gerektirir.

25 HP Parmak izi sensori satis sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagh bir 6zelliktir.

26 pilin gercek watt saat (Wh) degeri, tasarim kapasitesine gore farklilik gésterir. Raf dmru, zaman, kullanim, ortam, sicaklik, sistem yapilandirmasi, yiiklenen uygulamalar, 6zellikler, giic ydnetimi ayarlari ve diger
etkenlere bagl olarak pil kapasitesi dogal olarak azalir.

27 Kullanilabilirlik tilkeye gore degisebilir.

28 HPp Easy Update yalnizca ThinPro igin mevcuttur.

29 |EEE 16801-2018 EPEAT® uyarinca US EPEAT® kaydi temel alinmistir. Statti Glkeden tlkeye degisebilir. Daha fazla bilgi icin www.epeat.net adresini ziyaret edin.

30 Harici guig kaynaklari, gtic kablolar, kablolar ve gevre birimleri Duisiik Halojenli degildir. Satin aldiktan sonra edinilen servis pargalari Dstik Halojenli olmayabilir.

3'HP Parmak izi sensért ThinPro isletim sistemiyle birlikte kullanilamaz.

34 HP Tamper Lock fabrikada yapilandiriimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir ve kullanimdan énce bir stipervizor parolasi belirlenmesini gerektirir.

35 Microsoft Edge yalnizca Windows ile kullanilabilir.

36 Firefox yalnizca ThinPro igin mevcuttur.
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Mart 2024

/



